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製品概要
•パワー半導体素材「GaN」を採用し、わずか15mmという最薄クラスながらも
最大45Wという高出力を実現した急速充電器。
・サイズ：80mm x 55mm x 15mm 、 ・重さ：80g、 出力：45W（20V,2.25A）出力可能
・ USB Type-C ポートｘ１

解析結果より
・製品は、メイン基板とトランス基板の2基板で構成。
・トランス基板は、銅箔によりトランスパターンを形成。 トランス基板の積層数は6層。
・回路の特徴：

- アクティブクランプ
- 同期整流

・ GaN Power IC搭載 (Navitas製NV6115)。 またGaN Power ICは、2箇所で使用。

・ USB Power Delivery IC搭載。

レポート内容

・製品写真、基板写真、基板各層レイアウト、機能ブロック図、詳細回路図、部品表
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RAVPOWER 小型ACアダプター (RP-PC104) 基板回路解析
レポートリリース
エルテックではRAVPOWER 小型ACアダプター (RP-PC104) 基板回路解析をリリースしました。
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